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L’onde de Makimoto
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Onde de Makimoto : point de vue Sony

Compute
Processors

• Compute processors drove the first wave
• Running out of steam for the second wave 
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Des paradigmes successifs
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La loi de Moore
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La densité de puissance
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* * ““ New Microarchitecture Challenges in the Coming Generations of CMNew Microarchitecture Challenges in the Coming Generations of CMOS Process TechnologiesOS Process Technologies”” ––
Fred Pollack, Intel Corp. Micro32 conference key note Fred Pollack, Intel Corp. Micro32 conference key note -- 1999.1999.
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Les batteries
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Espace d’implémentation 
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Les écarts de productivité

• Évolution comparée du temps de conception d’un 
circuit et du nombre de portes disponibles
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Plan du cours (1)

• Conception de circuits 
– Logique combinatoire

• Logique aléatoire
• Logique régulière
• Logique à deux niveaux (PAL, PLA, ROM)
• LUTs

– Logique séquentielle
• Bascules (RS, Latch, D)
• Automates (Moore, Mealy)
• Conception d’automates (avec bascules, compteurs, logique programmable)

– Chemins de données
– Les méthodes de conception

• Technologie CMOS
• ASIC, FPGA et processeurs
• Langages de description du matériel (VHDL, Verilog)
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Plan du cours (2)

• Les circuits programmables : processeurs
– Les classes de processeurs
– Jeux d’instructions

• En fonction des contraintes (vitesse, taille code, consommation)
• Extension SIMD

– Processeurs scalaires, superscalaires, VLIW
– Processeurs traitement du signal (DSP)

• Circuits reconfigurables
– FPGA + processeurs 

• Spécialisation d’instructions
• Compilation C2H

– Systèmes sur puce
• Conception en fonction de la consommation

– Niveau technologique
– Niveau circuit
– Niveau architectural


